
(1.27mm)
.050" 间距

用于盲配接的
带围墙的主体

提供定位引脚或锁定夹
选择

通孔

锁定功能可 
增加拔出 
力 (TFML)

TFML-125-01-L-D

TFM-120-11-L-D-A

TFM-105-01-L-D-LC

TFM-110-01-L-D-RE1-WTTFM-115-01-L-S

WWW.SAMTEC.COM

C-209S

TFM 配接：
SFM、SFMC、SFSD

TFML 配接：
SFML

加工：
最大加工温度：
230°C 下持续 60 秒，或!
260°C 下持续 20 秒，3 次 
可无铅焊接：
是

如需了解完整技术规格以及所建
议的 PCB 布局，
请浏览 www.samtec.com?TFM 
或 www.samtec.com?TFML

绝缘材料：
黑色液晶
聚合物
端子材料：
磷青铜
电镀： 
在 50µ" (1,27µm) 的镍上镀金
额定电流： 
环境温度 80°C 时为 2A
额定电压： 
350 VAC 与 SFM 配接
工作温度范围：
-55°C 至 +125°C
符合 RoHS 规范要求：
是

注：某些尺寸、式样和选择为
非标准型，不可退换。

- 01
- 11
- 21
- 31

(5,97) .235

(7,75) .305

(9,53) .375

(11,43) .450

配接 
高度

引线式样

TFM        SFM

- 01

堆叠高度

www.samtec.com

从图表
中 
指定
引线
式样

选择
每排
引脚数1 引线

式样
电镀
选择

排
选择

类型
条状

05, 07, 
10, 15, 20, 
25, 30, 35, 
40, 45, 50
（请致电 Samtec 
查询其它尺寸）

特定 
应用选择

• 提供 TFML 焊接钉选择。

请致电 Samtec

节约成本型应用

有关低成本电镀选择，请参阅 TFC 系列。

注： 
某些尺寸、样式和选择为非标
准型，不可退换。

(0,36).014 

(5,72)
.225

(5,72)
.225

(4,45)
.175

(1,91) .075

A (1,14)
.045

(1,27)
.050
DIA

(0,64)
.025

(6,48)
.255

(0,46) 
.018 DIA

(1,27)
.050

(1,27)
.050

(1,91)
.075

(0,51)
.020

(1,27) 
.050

(2,35)
.093

(1,42)
.056

(1,40)
.055

-A

-RE1 与 -RE2

-L
= 接线柱
上镀 10µ" 
(0.25µm) 
的金， 
焊尾
镀雾锡

-S
= 30µ" 

(0.76µm) 触
点镀金， 
尾端镀雾锡

-S
= 单 
排

-D
= 双排

-RA
= 直角

（仅限式样 -01）

-RE1
= 直角加高型，

用于 (1.58mm) .062" PCB
（需要 -WT）

（仅限 TFM 引线式样 -01 与 
5、10、15、20、25、30 位置）

-RE2
= 直角加高型，

用于 (2.36mm) .093" PCB
（需要 -WT）

（仅限 TFM 引线式样 -01 与 
5、10、15、20、25、30 位置）

-A
= 定位引脚 

（对 07 位置 -RA 或 -LC 不提供）

-LC
= 锁定夹

（对 07 位置 -RA 或 -A 不提供）

-WT
= 焊接接片 

仅限引线式样 -01 与 5、10、15、
20、25、30 位置。（对 -A、 
-LC、-RA 或 TFML 系列不提供）
与 SFSD -SR 和 -DR 选择配接

-WT

-LC

-RA

技术规格

TFM 
= 标准型

TFML 
= 锁定

（仅限引线式样 
-01）

-01
-11*
-21*
-31*

引线 
式样 A

(5,59) .220

(7,37) .290

(9,14) .360

(11,05).435

* 对 07 或 -S 不提供

TFM、 
TFML1.27mm TIGER EYE™ 接头

EXTENDED LIFE PRODUCT™

TM

与 SFM 配接时为 2,500 次

注：提供其它镀金选择。
请联系 Samtec。

双排单排

(1.27) .050 x 
位置数 + (3.18) .125

-RE = (1.27) .050 x 
位置数 + (6.68) .263

10 年混流气体 (MFG)

通

孔


